3D tiskarna Forge1
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Kovovy FFF 3D tisk
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Digitalni model 3D tisk Forge1 Green part Debinding a sintering Vysledny kovovy dil

Forge1 je cenové vyhodna volba pro vyrobu kovovych dilu.

BASF Ultrafuse® Metal Filaments

Vysoce pevny ,Green Part” pro bezpe€nou pfepravu

Kompatibilni pro vétsinu MIM procest (Metal Injection Molding)

Upraveny slicer - ideaMaker for Metal

Optimalizace tiskovych parametrd pro ziskani perfektniho
,Green Part”

Jednicka ve sluzbé tisk kovem

Validace a optimalizace jednotlivych dilG odborniky

Voucher na odtaveni pojiva (debinding) a spékani (sintering)
prostiednictvim sité spolehlivych partner

Zaruceny vysledek nebo vraceni penéz

vice informaci na www. ABC =20 ¢z



TECHNICKA SPECIFIKACE
... Fogel

Max. velikost vytisku Tisk jednim extruderem Tisk dvéma extrudery
(Exhxv) 300 x 300 x 300 mm 255 x 300 x 300 mm
ROZE% Qs\lf)omy 620 x 626 x 1390 mm
Napdjeni \{sTupn[ 100 - 240V, 50/60Hz 230V @ 3,3A
Vystupni 24V, 600W
Technologie tisku FFF
Tiskové hlavy Dudini hlava s elektrickym zveddnim pasivni trysky
Diametr flamentu 1,75 mm
XYZ krok 0,78125/0,78125 / 0,078125 mikron
Rychlost tisku 30 -150 mm/s
Tiskovd deska  Sklenénd
Max. teplota tiskové desky  120°C
Materidl tiskové podlozky  Silikon
Vyrovndni tiskové desky  Auto-Level
i Podporované materidly Metals (Ultrafuse® 316L, Ultrafuse® 17-4PH)!
Obecne Podpurny materidl: (Ultrafuse® Support Layer)?
Diametr trysky 0.4 mm (standard), 0.2 / 0.6 volitelné
Max. teplota trysky  300°C
Konekfivita  Wi-Fi, LAN, USB, Live kamera
Urovenr hluku pfi provozu < 55dB pfi tisku
PoZzadované provozni prostfedi 15 - 30°C, 10-65% RH nekondenzuijici
Prostfedi v klidu -25°C - +55°C, 10 - 90% RH nekondenzujici
Slicer ideaMaker for Metal
Podporované formdaty  STL / OBJ / 3MF / OLTP
Software Podporované OS  Windows
Kédovdani GCODE
Ovlddani 7" dotykovy displej
Sifové pfipojeni  Wi-Fi, Ethernet
Obnova po vypadku proudu Ano
Rozliseni displeje 1024 x 600
. Rizeni Atmel ARM Cortex-M4 120MHz FPU
ﬁflfgrrr‘]'y NXP ARM Cortex A9 Quad 1 GHz
RAM 1GB
Flash 16GB
Pozndmka:

1. Pro tisk dild a podpér se pouZivaji kovové materidly.

2. Materidl podpUrné vrstvy nelze tisknout samostatné a slouZi pouze k izolaci vrstev, coZ umoZzrivje dobré oddéleni podpéry a vytiskG po spékdni.

Kompletni nabidku 3D technologii pro Ceskou a Slovenskou republiku naleznete na www Abc3D cz

Upozornéni: Vykonnostni charakteristiky vyrobki se mohou li3it v zavislosti na zplsobu pouZiti, provoznich podminek a materidlu. Nelze poskytnout zaruky jakéhokoli typu vyslovné nebo predpokladané,
vztahuijici se k vhodnosti nebo obchodovatelnosti. Uvedené ochranné znacky patfi prislusnym vlastnikiim. Viechna préva vyhrazena. Specifikace mize byt zménéna bez pfedchoziho upozornéni. (v: 2023-10-08'

ABCSP


https://www.abc3d.cz/kontakt#zalozka_kontakt_mapa
https://www.abc3d.cz/kontakt#zalozka_kontakt_mapa
https://www.abc3d.cz/kontakt#zalozka_kontakt_mapa
https://www.abc3d.cz/kontakt#zalozka_kontakt_mapa
https://www.abc3d.cz/kontakt#zalozka_kontakt_mapa
https://www.abc3d.cz/produktova-stranka/raise3d-forge1
https://www.abc3d.cz/produktova-stranka/raise3d-forge1
https://www.abc3d.cz/produktova-stranka/raise3d-forge1

	Stránka 1
	Stránka 2

